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内容概要

本书针对高职教学及学生的特点，根据微电子、电子制造、光电子以及光伏等专业人才培养方案的需
要，系统地介绍了半导体技术相关的基础知识。
本书主要包括半导体物理基础、硅半导体材料基础、化合物半导体材料基础、P?N结、双极型晶体管
、MOS场效应晶体管、其他常用半导体器件、半导体工艺化学、半导体集成电路设计原理、半导体集
成电路设计方法与制造工艺等内容。
     本书“以应用为目的，以实用为主，理论以必需、够用为度”作为编写原则，突出理论的实用性，
语言通俗易懂，内容全面,重点突出,层次清楚,结构新颖,实用性强。
     本书可作为微电子、电子制造、光电子以及光伏等相关专业的高职高专学生的教材或学习参考用书
。
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